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Installationsplanering f6r Sun
SPARC Enterprise T1000

I denna guide beskrivs de specifikationer och installationskrav som du kan behova
ndr du planerar installationen av Sun SPARC Enterprise T1000.

Information om sédkerhet och 6verensstimmelse med olika standarder och
foreskrifter finns i Sun SPARC Enterprise T1000 Server Safety and Compliance Guide och
Important Safety Information for Sun Hardware Systems som medfoljer servern.

Handboken innehéller foljande avsnitt:

“Fysiska specifikationer” pa sidan 2

“Utrymme som kravs for att utféra service” pa sidan 2
“Omgivningsspecifikationer” pa sidan 3

“Krav pa stromkélla” pa sidan 4

“Akustiskt buller” pa sidan 4

“Overensstaimmelse med myndighetsforeskrifter” pa sidan 4
“Allméan information om att forbereda installationsmiljon” pa sidan 5



Fysiska specifikationer

Beskrivning Amerikanskt S.l.
Bredd 16,8 tum 425 mm
Djup 18,4 tum 467 mm
Hojd 1,75 tum (1 rackenhet) 43 mm
Vikt (utan PCI-kort och rackmontering) 20,5 pund 9,3 kg
Vikt (utan skensatser) 24 pund 10,9 kg

Utrymme som kravs for att utfora
service

Foljande minimiutrymme kravs for att utfora service.

Beskrivning Specifikation
Utrymme, framfor systemet 36 tum (91 cm)
Utrymme, bakom systemet 36 tum (91 cm)
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Omgivningsspecifikationer

Specifikation

| drift

Ej i drift

Driftstemperatur:

e Havsniva till
900m 6 h

e Over 900 m 6 h

Luftfuktighet

Hojd

Vibrationer

Stot

* 415 °C till 35 °C

¢ Intervallets 6vre grans sjunker
med 1°C/300 m

20 till 80% relativ luftfuktighet,
icke-kondenserande,

27 °C vat temperatur,

IEC 60068-2-3&56

0-3 000 m (0-10 000 fot)
IEC 60068-2-13

0,2 Gs, svepande sinus 5-500-5 Hz,
1 oktav/min, alla axlar,
IEC 60068-2-13

5 Gs som topp 11 ms,
halvsinuspuls,
IEC 60068-2-27

-40 till 60 °C

-40 till 60 °C

98% RH 38 °C,
icke-kondenserande,
1IEC 60068-2-3&56

0 - 12 000 m (0-40 000 fot)
IEC 60068-2-13

1,0 Gs, svepande sinus 5-500-5 Hz,
1 oktav/min, alla axlar,
IEC 60068-2-13

30 Gs som topp 11 ms,
halvsinuspuls,
IEC 60068-2-27
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Krav pa stromkalla

Sun SPARC Enterprise T1000 har ett ndtaggregat med automatisk

spanningsinstéllning.

Beskrivning Specifikation

Ingangsstromintervall 100-240 V véxelstrom, 50-60 Hz
(Inspanningstolerans * 10%)

Maximal ingangsstrom 2,2 A vid 100 till 120 V viaxelstrom
1,1 A vid 200 till 240 V vaxelstrom

Typisk ineffekt vid drift 180 W

Maximal ineffekt vid drift 220 W

Typisk varmeavgivning 180 W (647 k] /h)

Maximal varmeavgivning 220 W (791 KJ /h)

Akustiskt buller

Deklarerade bullernivder dverensstimmer med standarden ISO 9296.

Beskrivning Lage Specifikation

LwAd (1 B =10 dB) Akustiskt buller vid drift 77 dB
Akustiskt buller inaktiv 77 dB

LpAm (stdende pa avstdnd) Akustiskt buller vid drift 66 dB
Akustiskt buller inaktiv 66 dB

Overensstaimmelse med
myndighetsforeskrifter

Vi hanvisar till Sun SPARC Enterprise T1000 Server Safety and Compliance Guide for en
fullstindig lista med uppfyllda standarder.
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Allméan information om att forbereda
installationsmiljon

I reglersystemet for omgivningsmiljon maste det finnas ett luftintag for servern som
uppfyller de minimivarden som anges i “Omgivningsspecifikationer” pa sidan 3.
For att undvika 6verhettning skall varm luft inte riktas mot:

m Det framre luftintaget pa servern
m Serverns atkomstpaneler

Obs — Nir du har tagit emot servern bor du stélla den i den miljé dér den skall
installeras. Ldmna den i leveransmaterialet pa denna plats i ett dygn. Pa sé vis
undviker du vdarmechock och kondens.

Servern har testats sa att det uppfyller alla funktionskrav, ndr den anvinds i en miljo
som Overensstimmer med de vdrden som anges i “Omgivningsspecifikationer” pa
sidan 3. Om du anvénder datorutrustning i miljoer med extrema temperaturer eller
extrem luftfuktighet ckar risken f6r maskinvarufel. Om du vill minimera denna risk
bor du se till att anvdnda servern i en miljé dar temperatur och luftfuktighet ligger i
de optimala intervallen.

Omgivande temperatur

Den optimala omgivningstemperaturen for att gora systemet driftsékert ligger i
intervallet 21 °C till 23 °C. Vid 22 °C gar det ocksa latt att uppratthalla en sdker
relativ luftfuktighet. Om systemet anvénds i detta temperaturintervall far du en
sakerhetsmarginal om stodsystemen for omgivningsforhallandena skulle sluta
fungera.
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Omgivande relativ luftfuktighet

Den relativa luftfuktigheten kring datasystem bor ligga mellan 45 och 50% for att:
m Forhindra korrosion

m Ge en viss tidsmarginal om styrsystemet for omgivningsmiljon skulle sluta
fungera

m Bidra till att minska den risk for sporadisk interferens fran statiska urladdningar
som uppkommer vid for 1ag relativ luftfuktighet

Statisk elektricitet uppkommer ldtt och dr svarare att eliminera i en omgivning dar
den relativa luftfuktigheten understiger 35%. Situationen blir kritisk ndr nivan
understiger 30%.

Luftflodesfragor

m Garantera obehindrat luftflode genom chassit.
m Se till att luftintaget sker pa serverns framsida och utblaset pa baksidan.

m Ventilationsoppningar, som skdpsdorrar, maste for intag respektive utblas av luft
lamna ett 5ppet omrade pa minst 215 cm?2. Detta motsvarar ett perforeringsmonster
med 60% Oppet mitt for serverns fram- och baksida (44,5 cm x 8,1 cm).

Resultaten om man har ett mindre ppet omrdde maste bedomas av anvandaren.

m Ldmna ett fritt utrymme pa minst 0,5 cm framfor servern respektive 8 cm bakom,
ndr servern dr monterad. Dessa utrymmen baseras pa impedansen (det tillgangliga
Oppna omradet) for intag och utblas av luft. Siffrorna férutsatter att det 6ppna
omrddet dr jamnt fordelat for omradena till intag respektive utblds. Om du lamnar
mer dppet utrymme kan det ge battre kylning.

Obs - Olika typer av hinder vid intaget och utblaset av luft, samt serverns avstdnd
till dorrarna, kan paverka kylningens effektivitet. Resultaten méste bedémas av
anvandaren.

m Det ar viktigt att undvika att utblasningsluft fortsatter att cirkulera runt inuti ett
rack eller skap.

m Kablarna bor dras sé att de stor serverutblaset sd lite som mojligt.

m Nir luften passerar genom systemet varms den omkring 15 °C.
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